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摘要(译)

已经认识到温度成像改善了各种诊断和介入程序并且预测和防止电路和
设备的故障。公开了一种系统设计和方法，其中热数据与来自US，CT或
MR扫描仪的数据流融合和映射，给医生或工业研究者提供与已知的美
国，CT或MR系统已通过温度映射功能得到增强。
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